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KupferlackdrahtCULauf MiniSpule
Enamelled copper wire CUL on mini bobbins

Isolierlackbasis min. Polyurethan, Kupferlackdraht nach IEC 60317-20
mod. Grad1
Insulating varnish min. TJ min. 155 °C
Polyurethan, mod. Létbar
vor der Verzinnung ist die Lackschicht zu entfernen
Dauerwdrmebestdndigkeit
155 °C (Kl F Enamelled copper wire to IEC 60317-20
Heat resistant 155 °C (Cl. F) Degreet
TJ min.155 °C
Verzinnbarkeit >350 °C Solderable

Tin-plate >350 °C

(4.8 CUL200/0,10 CUL200/0,15 CUL200/0,22 CUL200/0,28 CUL200/0,35 CUL200/0,40 CUL200/0,50 CUL200/0,63
Strombelastung 0.034 0.064 0.144 0.224 0.354 0.454 1.70A 1.00A
Dauerwdrmebestandigkeit 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F)
ﬁrggf;t{#é(\zzarsni?sh min.Polyuretthmog.  min.Polyurettnog.  min.Polyuretimog.  min.Polyurethmog.  min.Polyurethmg.  min.Polyurethmd.  min.Polyurettog.  min.Polyuretimod.
Yerzinparkeit 2350°C >350°C >350°C >350°C >350°C >350°C »350°C >350°C
[\}/ritlz'ggijgrg':c: trgre sser 0.10mm 0.15mm 0.22mm 0.28mm 0.35mm 0.40mm 0.50mm 0.63mm
fg‘ggf,, 2702m 1219m 571m 350m 224m 172m 109m 76m
ﬁ,i,‘;g,ﬁ't’ t 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg
2P CUL200/0,75 CUL200/0,85 CUL200/1,00 CUL200/1,12 CUL500/0,40 CUL500/0,50 CUL500/0,63 CUL500/0,75
Strombe astung 1.554 2.004 2.80A 3.504 0.454 0.704 1.004 1.554
Dauerwdrmebestandigkeit 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F) 155°C(CL.F)
i'iggfgt%cé%arﬁ?sh min.Polyurettog.  min.Polyurethwd.  min.Polyurethwd.  min.Polyuretimog.  min.Polyurethwd.  min.Polyurethwy. min.Polyurethmog.  min.Polyurettog.
Yerzinnbarket >350°C >350°C >350°C >350°C >350°C >350°C >350°C >350°C
Drahtdurchmesser 0.75mm 0.85mm 1.00mm 1.12mm 0.40mm 0.50mm 0.63mm 0.75mm
e 50m 39m 28m 23m 430m 270m 165m 125m
oot 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.20kg 0.50kg 0.50kg 0.50kg 0.50kg

Anderungen vorbehalten

Anderungen vorbehalten
Subject to change

Subject to change
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